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自评人姓名：                    现工作单位                                 申报级别：  □技术员    □助理工程师     □中级工程师     □高级工程师                    

	申报专业：□ 集成电路（设计）□ 集成电路（制造）□ 集成电路（封装和测试）□ 集成电路（装备）□ 集成电路（材料）□ 集成电路（产品和支撑）

	
申报类型：  □ 初次考核认定        □ 普通申报        □ 转系列申报        □ 转专业申报        □ 省外（中央单位）职称来深申报       □ 破格申报
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	承诺：
本人已充分了解广东省深圳市2023年度职称评审的申报要求，确保所有申报材料、申报信息真实、完整，申报资质有效。本人对以上填报信息的真实性、准确性负责，并授权及同意市人力资源和社会保障局使用本人的信息和资料，通过相关机构就有关事项进行核查。
本人已了解《职称评审管理暂行规定》(人社部令第40号)及相关法律、法规和政策规定，如有提供虛假材料、剽窃他人作品和学术成果或者通过其他不正当手段申报职称的行为，愿意承担相关的行政、经济和法律责任。
以上内容，郑重承诺!　
　
　                                                                           承诺人（签字）：                              年     月     日
　　



填写说明：
[bookmark: _Hlk155134761]1. 其它资料填报、上传完毕后，再填写此表并上传；本文件无需公司盖公章，但是承诺人需要手写签名。
2. 符合条件的条款：请按《广东省集成电路工程技术人才职称评价标准条件》（粤人社规〔2022〕27号）原文照抄，一行对应一个条款填写。
3. 对应上传证明材料的文件名：与本行填写条款相符的证明材料文件名称直接复制粘贴。
